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RESUMO

MOTIVACAO: Na atualidade o Brasil est4 implantando vérios estaleiros em distintas regides do
pais, que servirdo, entre outras coisas, a demanda de estruturas para exploracéo e producdo do Pré-Sal
pela Petrobras. Este desenvolvimento na area naval envolve conhecimentos de tecnologias avangadas
para uma adequada construcdo dos navios.

OBJETIVO: O objetivo é realizar estudos numéricos e experimentais sobre a influéncia de diferentes
processos de soldagem nas distor¢des e tensbes residuais de painéis soldados, representativos das
estruturas de navios e plataformas.

APLICACAO NA INDUSTRIA DO PETROLEO: O estudo das tenses residuais e distorcdes
ajudardo a implementar bons procedimentos de soldagem na constru¢do de navios que a Pré-sal esta
necesitando. Estos procedimentos diminuirdo o custo e o tempo da entrega de navios, de grande
sofisticacdo tecnoldgica, para o apoio maritimo offshore, suporte a construcdo submarina de campos
produtores e assentamento de dutos flexiveis.

RESULTADOS OBTIDOS: Estas distorgoes e tensdes residuais serdo calculadas por meio de
estudos numéricos realizados com base no método dos elementos finitos, usando programas como
Sysweld, Ansys ou Abaqus. Os resultados obtidos serdo correlacionados com resultados experimentais
de soldas reais. As distorsfes e tensfes residuais das soldas serdo obtidas com equipamentos de
Gltima geracdo disponiveis no Lab. De Tecnologia Submarina. Os resultados desses estudos serdo
considerados para futuras aplicacGes em estruturas em escala real.
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